Termisk pasta GD900-1, 1509

Produktkode: AM8949
EAN13: -

HS-kode: 38249996
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Produktparametre: \ G st
R gy
Farve: Gra

Max. driftstemperatur: 200 °C
Varmeledningsevne: 6,0 W/mK
Belgb: 150 g

Produktbeskrivelse:

Termisk pasta af hgj kvalitet til kglere med en termisk ledningsevne pa op til 6,0 W/mK. Den termiske pasta er designet til at sikre
bedre varmeoverfgrsel mellem varmekilden - den elektroniske komponent og dens kgler. Dette udfylder ujeevnhederne mellem
kglerens overflade og den kglede komponents overflade og gger dermed varmeoverfgrslen til keleren, som sd har sterre
kgleeffektivitet. Takket vaere brugen af varmeledende pasta vil du samlet set gere kglingen mere effektiv og forleenge levetiden pa

de afkglede komponenter. Velegnet til alle halvledere (LED'er), processorer, grafikkort, hukommelsesmoduler og mere. Pastaen er
ikke elektrisk ledende.

Termisk ledningsevne: 6,0W/mK
Minimum driftstemperatur: -50°C
Maksimal driftstemperatur: 200°C
Veegtfylde: > 2,5 g/Cc
Pakkeveegt: 1509

Pakken indeholder ogsa en plastikspatel for lettere pafaring.




AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

